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Multifunkční opravářská stanice Hakko FM-206

Obj. číslo: 102002115

Dostupnost: skladem

Cena: 46 985,00 CZK / ks

56 851,85 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 13.5.2026

Popis

Multifunkční opravářská stanice Hakko FM-206. Stanice umožňuje připojit až 3 pájecí nástroje najednou. Nástroje
je možné kombinovat. K dispozici je až 7 pájecích nástrojů.

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/multifunkcni-opravarska-stanice-hakko-fm-206/?videos=1

Obsah balení

Stanice FM-206.

Napájecí kabel.

ESD odpájecí pistole Hakko FM-2024.

ESD pájecí ručka Hakko FM-2027.

ESD odpájecí ručka Hakko FM-2029.

Zásobník na pájecí hroty.

Návod k obsluze.
 

Technická data

Název parametru Hodnota

Šířka 162 mm

Délka 245 mm

Výška 136 mm

Výkon 410 W

Typ stanice digitální

Možnost dusíkového zákrytu ano

Typ opravovaného zařízení PC motherboard, průmyslová aplikace
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Typ opravované DPS SMD, QFP, PLCC, BGA, SMD,FinePitch, QFP, PLCC,BGA

Charakteristiky stanice Sleeping mode vestavěný, Automatické vypnutí,
Uzamykatelné nastavení teploty, Dusíkový zákryt (volitelně),
Akustická kontrola zasutí hrotu, Automatický podavač pájky
(volba), Identifikační návleky hrotu

Série hrotů Hakko Série HAKKO T7, Série HAKKO T15, Série HAKKO N1,
Série HAKKO N3, Série HAKKO N4

Hmotnost 6.2 kg

Výrobce Hakko

Typ horního ohřevu horký vzduch/plyn

Určeno pro opravy jednoduchá elektronika, mobilní telefony, tablet, laptop,
herní konzole, Wii, Xbox, PC základní desky, průmyslové,
náročné vícevrstvé DPS

Software integrovaný profil

Opakovatelnost procesu řízená

Speciální funkce integrované odstranění pájky

Proces opravy plně ruční oprava

Opravované součástky SMD, SO, SOIC, QFP, PLCC, BGA, 0201, vývodové
součástky


